




浙江省科学技术奖公示信息表（单位提名）
提名奖项：科学技术进步奖
	成果名称
	[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]银基电接触材料及器件的制备与产业化集成创新

	提名等级
	一等奖

	提名书
相关内容
	科学技术进步奖：提名书的主要知识产权和标准规范目录、代表性论文专著目录：
1. 一种超细高弥散银钨电接触材料的制备方法，浙江福达合金材料科技有限公司，ZL201710953299.6
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK66]2. 一种银碳化钨触头材料及其制备方法，浙江福达合金材料科技有限公司，ZL201910424585.2
[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53]3. 一种镍-银-钨复合电接触材料的制备方法、电接触材料及电触头，浙江大学，ZL202411180214.1
[bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK64]4. 一种表面具有连续银层的银钨电触头的制作方法及其产品，浙江福达合金材料科技有限公司，ZL201911245860.0
[bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK94]5. 一种平行纤维强化银石墨带状触头材料及其制备方法，浙江福达合金材料科技有限公司，ZL202010161887.8
6. 一种用于降低铆钉电触头接触电阻的保护剂及表面处理方法，浙江福达合金材料科技有限公司，ZL202011368843.9
7. 多工序一体化触头加工设备，浙江正泰电器股份有限公司，ZL201610030779.0
8. 铆接触点用的模内自动铆接成型模具，浙江正泰电器股份有限公司，ZL201610031849.4
[bookmark: OLE_LINK39]9. Designed bimetallic layer-encapsulated tungsten powders for reinforcing tungsten-silver matrix composite electrical contact materials. Journal of Alloys and Compounds, 2024, 1007, 176470
[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK89]10. State of the art and prospects in sliver- and copper-matrix composite electrical contact materials. Materials Today Communications, 2023, 37, 107256

	主要完成人
	王立，排名1，教授，浙江大学；
王达武，排名2，高级经营师，浙江福达合金材料科技有限公司；
颜小芳，排名3，正高级工程师，浙江福达合金材料科技有限公司；
孙永乐，排名4，高级工程师，浙江正泰电器股份有限公司；
万岱，排名5，正高级工程师，浙江福达合金材料科技有限公司；
柏小平，排名6，正高级工程师，浙江福达合金材料科技有限公司；
宋振阳，排名7，工程师，福达合金材料股份有限公司；
周军华，排名8，工程师，浙江正泰电器股份有限公司；
刘立强，排名9，高级工程师，浙江福达合金材料科技有限公司；
李杰，排名10，高级工程师，浙江福达合金材料科技有限公司；
张秀芳，排名11，高级工程师，浙江福达合金材料科技有限公司；
缪仁梁，排名12，高级工程师，浙江福达合金材料科技有限公司；
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38]曾理军，排名13，工程师，浙江正泰电器股份有限公司。

	主要完成单位
	1.单位名称：浙江福达合金材料科技有限公司
2.单位名称：浙江正泰电器股份有限公司
3.单位名称：浙江大学
[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62]4.单位名称：福达新材料集团股份有限公司

	提名单位
	温州市人民政府

	提名意见
	[bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK91]基于电接触材料的电触点是开关电器的核心元件，广泛应用于电力系统、工业设备、仪器仪表、电子装置、电力机车、计算机、新能源汽车以及航空航天等领域。常见的电接触材料包括银、铜、金及其合金，其中银基电接触材料占据主导地位，市场份额约为87.8%。随着新能源、5G通讯等新兴产业的快速发展，电接触材料的市场需求呈现出强劲的增长态势，对电接触材料的性能要求也越来越高。本团队围绕银基电接触材料及器件的制备与产业化集成创新开展了多年产学研联合攻关，攻克了银基电接触材料存在的组成相高温相容性较差、结构均匀性不好、银组分易硫化、材料电阻率高、复层结合强度不良等关键技术难题，制得了系列高性能银基电接触材料，所得材料能够满足各类高端开关电器的应用指标要求。利用高性能银基电接触材料的特点结合产品结构设计制备了系列高性能电器开关，所得产品具有体积小、分断能力强、使用方便等特点。通过产学研联合集成创新，形成了自主知识产权并实现了规模化生产，本成果的产品远销德国、法国、美国、墨西哥、日本、荷兰、俄罗斯等国家和地区，产生了很好的经济效益和社会效益。
[bookmark: _GoBack]提名该成果为省科学技术进步奖一等奖。
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